
窒化ガリウム
基盤の必要性 と

割断工法
の紹介

株式会社エアロ・ピュア



従来のシリコンと比べたメリット

◇安価で占有スペースが小さい

◇充放電時の損失が小さい

◇より高い絶縁破壊強度

◇より高い熱伝導率

◇より低いオン抵抗（導通損失が小さい）

◇より速いスイッチング速度
 （スイッチング損失が小さい）

電気自動車
５G など…

三菱ケミカルは量産化向に成功し、準備に入っている
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問題点：非常に硬いためにコストがかかる

ダイサー（薄い砥石）でカット
※時間がかかる気相成長で結晶化、両面をポリッシュ

弊社 八江正信氏 考案

熱割断方式

ダイサーより100倍の早さ
上下のヒートナイフで瞬間にカット!!高温の刃

低温の刃



当技術における参考コメント
１、本 技術は
 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第４条第 1項の規則に基

づき、認定及び補助を受けたものである。（別添資料のとおり）
２、本 技術は
 特許第６０３８５６９号、脆性板の熱割断方法にて平成28年11月11日取得済。
（別添のとおり）

お願い 本 技術は、製造プロセスにおいて、大幅に製造コストを低減されるものとし、
窒化ガリウム基板における加工部門のご紹介をお願い致したく思っております。
尚、当技術の海外流出は限りなく押さえるつもりです。

連絡先 株式会社エアロ・ピュア
〒963-8833 福島県郡山市香久池二丁目 10-10
TEL: 024-931-8951
FAX: 024-931-8952
メール：info@hayakou.com 担当：早川　


